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常州澳弘电子股份有限公司 

关于全资子公司新建高端 PCB 定制化生产基地的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

重要内容提示：  

 投资项目名称：新建高端 PCB 定制化生产基地； 

 投资金额：预计人民币约 3.3 亿元； 

 相关风险提示： 

1、本次投资项目是基于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或

“公司”）战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于行业的发展趋势及市

场需求等众多因素变化存在一定的不确定性,未来本项目是否能达到预期效益存

在不确定性。 

2、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等

前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变

化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。 

3、本次投资项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资

金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、

融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 

 

一、本次对外投资概述 

（一）基本情况 

随着科技的快速发展，很多客户对 PCB 板的需求越来越多元化，定制化开发

高性能、高可靠性 PCB（印制电路板）的需求日益增长。这些定制化的产品因其

技术门槛较高、附加值大，具有显著的经济效益。为满足客户的特殊定制化需求，

公司全资子公司常州海弘电子有限公司拟投资建设高端 PCB 定制化生产基地，项

目总投资金额预计人民币约 3.3 亿元。（上述金额为规划预算数，具体投资金额

以实际使用情况为准） 



（二）审批情况 

公司于 2025 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于

全资子公司新建高端 PCB 定制化生产基地的议案》。公司董事会战略与可持续发

展（ESG）委员会对该议案发表了同意意见。 

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对

外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。 

（三）其他 

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。 

 

二、项目投资主体情况 

1、投资主体:常州海弘电子有限公司 

2、统一社会信用代码:913204117691377272 

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 

4、法定代表人:陈定红 

5、注册资本:3500 万人民币 

6、成立日期:2004 年 12 月 9 日 

7、注册地址:常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 

8、经营范围:印制线路板的制造，自营和代理各类商品和技术的进出口，但

国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目产业用纺织制成品生产；日用口置

(非医用)生产，第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动)。 

9、主要股东:澳弘电子持有常州海弘电子有限公司 100%股权。 

10、主要财务数据：2024 年度，海弘电子总资产为 836,823,934.99 元，总

营收为 490,617,140.66 元，总负债为 333,061,864.83 元，所有者权益为

503,762,070.16 元，净利润为 53,371,218.30 元（以上财务数据已经审计）。 

 

三、项目基本情况 



1、项目名称：新建高端 PCB 定制化生产基地 

2、项目实施主体：常州海弘电子有限公司 

3、项目地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 

4、项目内容：项目拟在子公司常州海弘电子有限公司现有厂区内建设高端

PCB 定制化生产基地，建筑面积约 37000 平方米（包括主厂房、辅厂房、办公场

地、其它辅助建筑），产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽 PCB、

热电分离铜基板、microled 板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等

高端定制化 PCB 产品为主。 

5、投资金额及资金来源：本次投资金额预计为人民币约 3.3 亿元，投资资

金来源于公司自有资金和自筹资金。 

6、项目周期：36 个月 

7、可行性分析：近年来，随着 AI、汽车智能化、智能机器人等新兴电子领

域的崛起，对于高性能、高可靠性的 PCB 产品应用需求逐渐扩大，国内大多数 PCB

制造厂商开始针对新应用领域布局产能。新应用领域的快速发展为 PCB 行业创造

了广阔的市场空间，PCB 市场也逐渐开始回暖。根据 Prismark 预测，2023-2028

年期间全球 PCB 市场规模复合年均增长率为 5.4%，国内 PCB 市场规模年均复合

增长率为 4.1%。其中，AI、汽车智能化、智能机器人等新兴电子行业将成为拉动

PCB 市场发展的主要动力。新兴电子行业对 PCB 产品集成度、复杂度和精细度要

求的持续提升，将带动高端定制化 PCB 产品的广泛应用。可见，本项目布局高端

定制化 PCB 产能的举措与行业应用趋势高度契合，新兴领域的快速发展也为本项

目奠定了良好的市场基础。 

 

四、本次对外投资的目的和对公司的影响 

高端 PCB 定制化生产基地项目的实施，旨在填补公司在高端定制化 PCB 产品

方面的产能空白，实现传统 PCB“量产”与新型领域高端 PCB“定制化”共同发

展，以满足 AI、汽车智能化、卫星互联网、高清商业显示、工业控制等新兴领域

对于特种高端 PCB 产品的采购需求，将显著提升公司在高端 PCB 领域的技术实力

和市场竞争力，同时为公司创造可观的经济效益。通过科学规划和严格管理，本

项目将成功推动公司高质量发展。 



本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司未

来发展具有积极影响，符合公司股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别

是中小股东利益的情形。 

 

五、本次对外投资的风险分析及应对措施 

1、审批风险:本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批

和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条

件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在

一定不确定性。 

2、资金风险:项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，

资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、

融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投

资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。 

3、市场风险:虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估，

但在实际运营过程中，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低

于预期，或与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的

风险。 

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，

请广大投资者理性投资，注意投资风险。 

特此公告。 

 

 

常州澳弘电子股份有限公司董事会 

                                        2025 年 3 月 18 日 


